
企业技术需求表(1)

技术需求

名称
高导热金属基电路板新产品及材料开发

需求领域

电子信息 □生物与新医药 新材料 □新能源及节能 □人工智能

□高技术服务业（现代物流与文化创意） 先进制造与自动化 □资源与

环境 □通信技术 □互联网 □其他_____________

需求单位 赣州金顺科技有限公司 联系人 肖世翔

需求预算 联系电话 18218125016

一、需求背景说明

散热对 LED照明来说一直是最让 LED应用工程师头疼的问题，随着工作温度的升高

亮度和寿命的衰减会更明显，甚至烧毁。随着 LED 的功率增大，散热问题尤为突出，从早

期的环氧树脂 PCB 板到如今的金属、陶瓷基板 PCB，都在尽可能增大基座的散热，但是仍

然不是很理想。目前行业中生产的铝、铜基板是在铝、铜基上使用含环氧树脂导热胶做绝缘

层，然后绝缘层上制作所需电路。环氧树脂的导热系数(0.5W/mK) 比铝(270W/mK) 低数百

倍， LED芯片上产生的热很难散开。高导热金属基板行业中应用于高导热金属基板主要材

料是铜基、铝基、陶瓷基等，其导热率（W/m.K）为铜 400、铝 270、陶瓷 170，需开发一

些高导热率的材料提高 PCB基板的导热效果。

二、需求说明

介绍具体技术问题点，造成了什么影响？
在传统的产品应用中主要是：铝、铜等金属基板上贴树脂绝缘层及铜箔，再分散镶上

LED 灯珠； 集成式 LED 芯片以 COB(Chip on Board)镶在纯铜基板上，电路均以细金线焊接

在芯片表面； 集成式 LED 芯片以 COB(Chip on Board)镶在纯铜基板上，其余部分贴上树脂

绝缘层及铜箔，电路均以细金线从芯片焊接到铜箔表面。材料本身的导热率和产品的设计决

定了电路板导热率，提高材料导热率是目前需要解决的主要问题，目前我司制造的铜基板，

采用电热分离设计，局部导热率热达 400W/mK，在汽车灯、监控摄像灯、广场灯等高功率 LED

照明应用中，PCB 散热基材面积较大，使总体器件面积大，如在 PCB 产品导热率提升可以减

少 PCB 面积。

三、技术指标要求

重点介绍技术方案具体指标参数要求，可包括硬性指标和选择性指标

1. 高导热材料开发：提升材料导热率，逐步开发导热率在 500-600W/mK,700-800W/mK，≥

1000W/mK 的导热合金材料，如含钻石或石墨烯的相关材料；

2.高导热涂层开发与应用

高导热涂层开发，涂覆在散热基材表面提高散热，铝基材料导热率为 230W/m.K，开发

出涂层的导热率应高于铝基导热率。

3.高导导热焊接材料或高导热胶开发

元器件贴合在线路板上主要是通过两种方式与电路板散热基材结合的，焊接和贴合，焊

接主要通过是焊锡焊接在一起，贴合主要是用硅胶把元器件跟电路板基材粘结一起。

1）传统元器件 SMT 焊接主要是含锡材料，焊锡导热率 67W/m.K 左右，元器件一般是通过锡



膏焊接在导热基板上，如能提升焊接材料的导热率也可提升散热效果。

2）高导热性硅胶的散热效果不及焊锡，如果能开发一种散热性能更好的导热胶，使元器件

与线路板贴合后可提升导热效果。

合作方式（可多选）
委托开发□ 合作开发 技术转让□ 技术咨询□ 技术服务□ 其他□



企业技术需求表（2）

技术需求

名称
钻、锣车间智能信息化改造项目

需求领域

□电子信息 □生物与新医药 新材料 □新能源及节能 人工智能

□高技术服务业（现代物流与文化创意） 先进制造与自动化 □资源与

环境 □通信技术 □互联网 □其他_____________

需求单位 赣州金顺科技有限公司 联系人 肖世翔

需求预算 联系电话 18218125016

四、需求背景说明

如何提升钻孔、锣板车间设备稼动率，减少设备的停机等料时间，为了减少设备操作工

的来回走动，减少领料排队等候时间；钻孔车间如何实现与研磨房的信息对接，让物料提前

准备及时配送，研磨配刀房可根据计划顺序、数量、类型进行配料，让操作工有更充足的时

间做准备工作。合理的计划安排和物料的预先准备工作显得尤其重要，为了更好了解分析造

成影响效率的原因，就需要对设备参数和异常报警信息进行读取、汇总、分解，方便管理人

员分析原因做出改善；提升管理水平，节约成本，提升效率，使钻孔、锣板车间达到信息化，

自动化、智能化成效。

五、需求说明

介绍具体技术问题点，造成了什么影响？
1.管理人员了解设备的实时状况必须到车间实地才能准确了解；

2. 报表整理需手工作业，每天花费专人整理报表，无法做到及时和准确性；

3.产品出现异常需要花费大量时间查找原因，很难追查实时运行的参数，可追溯性差；

4.保养时间没有真正落实到准时化，标准化，可预警防呆化；

5.设备运行出现异常，报警方式单一，设备停机异常没有语音报警；

6.物料准备不及时，难以按需配发物料，工序库存大，造成较大浪费。

7.设备运行实时显示状态没有可视化电子看板；

8.没有细化设备停机原因，难以发现生产瓶颈；

9.每台设备的生产信息独立，不方便查询汇总。

六、技术指标要求

重点介绍技术方案具体指标参数要求，可包括硬性指标和选择性指标

1.ERP 对接读取生产信息功能（扫描型号，读取生产资料，工艺参数、产品滞留时间提醒）；

2.设备状态实时监控（换料、待料、报修、运行、保养、维修、调机、品质确认）；

3.设备异常语音报警功能、智能提醒功能；

4.车间智能领料管理系统；

5.产品可追溯性，参数即时信息存档可查；

6.设备稼动率分析（自动生成生产日报，稼动率，产量日、周、月、报，历史查询、趋势分

析图表等）；

7.设备 DNC 智能分析系统(警报分析、换料统计、生产日报、钻孔效率、刀具分析）

8.设备报修/维修追踪/维修档案记录；



9.设备异常和产能稼动率能邮件智能定时发放到相关管理层；

10.智能电子看板视频管理系统 ；

合作方式（可多选）
委托开发□ 合作开发 技术转让□ 技术咨询□ 技术服务□ 其他□



企业技术需求表（3）

技术需求

名称
节能降耗能源管理项目

需求领域

□电子信息 □生物与新医药 新材料 □新能源及节能 人工智能

□高技术服务业（现代物流与文化创意） 先进制造与自动化 □资源与

环境 □通信技术 □互联网 □其他_____________

需求单位 赣州金顺科技有限公司 联系人 肖世翔

需求预算 联系电话 18218125016

七、需求背景说明

目前世界能源紧缺，国家出台了一系列节能减排规划，PCB 制作行业属于高能耗型产业，

节能减排成为目前整个行业急需解决的课题。 另外单位工业增加值能耗下降率在 2.5%以

上，单位 GDP 能耗下降率＞3.5%是工信委提出的节能降耗目标。对于 PCB 生产企业而言，节

能减排应该采取改进设计、使用清洁的能源和原料、 采用先进的工艺技术与信息化技术、

改善管理、综合利用等措施。 使企业在成本控制上发挥了重要的作用，而且符合国家节能

政策，在资源节约上起到示范作用。

八、需求说明

介绍具体技术问题点，造成了什么影响？
1.能源消耗随意性大，靠员工自主管理来设现；

2. 能源消耗无法做到及时和准确性提醒，往往需要事后花大量时间分析浪费原因；

3.车间的设备能耗缺乏智能化管理；

4.成本自动计算; 水,电, 成本核算难度大，难以落实到具体的工序或岗位

5.主要能耗设备或工序信息不够独立，不方便查询汇总。

6.设备运行实时显示状态没有可视化电子看板；

7.电路板企业一般在内外层图形、阻焊、压合工序设有恒温恒湿洁净室，以保证工具

及设备工作的稳定性，材料稳定性，降低产品品质异常风险，减少报废。目前车间温湿度控

制需要人员手动干预，控制范围偏大，能耗偏高；

九、技术指标要求

重点介绍技术方案具体指标参数要求，可包括硬性指标和选择性指标

1、节能降耗方案

1）净化车间温湿度监控

试验车间: K2 线路阻焊

线路阻焊车间对温湿度要求较高，温度要求 20-24°，湿度要求 50-60%，通过采用智能控

制器、室内外温湿传感器和压差传感器，实时监控室内外的温湿度及压差变化，及时输入中

央处理器计算分析房间潜热与显热负荷，根据中央处理器信号实时控制一次回风与二次回

风、新风风量及冷冻水阀、加湿器电动阀的开启度，保证空调送风温湿茺及压差稳定运行，

以满足车间要求。

2）能源监控管理

试验区域：K3 事业部

设一个控制站用于采集电力数据 ，每个控制站连接多个通讯模块，用于和电表通讯 、照明



控制部分

A .完成全厂用电监控

B. 用电数据分析、统计

C.定期发送用电情况到管理人员

D.提前预警到达最大需量的 80%，90%

E.节能灯光控制，到达节能目标

合作方式（可多选）
委托开发□ 合作开发 技术转让□ 技术咨询□ 技术服务□ 其他□


